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各有关单位：
随着传统行业的互联网化,互联网市场的渗透率将逐步扩大, 互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞给防腐行业带来新的发展和挑战。为了提高防腐行业腐蚀与控制技术水平，交流有关互联网技术在防腐蚀行业的应用情况和发展，促进互联网技术在腐蚀与防护工程技术中的发展和应用，中国腐蚀与防护学会防腐蚀施工与技术专业委员会定于2016年10月中旬在上海举办主题为“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞研讨会”。本次会议将着重讨论目前互联网技术在传统防腐蚀技术领域中的应用，并研究互联网技术在解决现存防腐问题的技术方案与措施。会议将采用主题演讲和互动交流等方式与参会代表进行深入广泛的研讨和交流。
本次会议将邀请我国有关行业建设、管理、腐蚀控制、安全检测等领域的领导专家与会，参与交流讨论。欢迎有关行业主管部门和单位，生产、设计、研究单位，相关科研院所、高校，涂料、缓蚀剂、仪器仪表厂商，非金属管材生产厂商，防腐蚀施工（检测）单位的管理人员、科技人员和工程技术服务人员等积极提供论文，参与会议交流研讨。
本次会议将进行优秀论文评选，获奖论文将推荐到专业期刊正式发表。
一、主要研讨议题如下：
1.互联网+防腐蚀施工与技术；
2.智能制造2025与工业4.0+防腐蚀施工与技术；
3.大数据和信息技术在完整性管理系统中的应用；
4.防腐蚀工程技术的智慧发展与信息技术；
5.腐蚀与防护智慧检测、监测技术及仪器设备研制与进展；
6.阴极保护智能化远程监检测技术和故障分析处理；
7.杂散电流干扰腐蚀的检测评价和缓解治理技术；
8.北斗导航系统厘米级精准定位在防腐工程领域中的应用
9.其它先进的防腐蚀技术、材料，施工技术、机具设备、工艺及经验介绍等。
二、会议时间、地点：
10月中旬，上海
三、论文征集：
1.论文需报送全文，只接受电子版，文稿请用word录入排版。
2.论文（包括图、表）请控制在4页A4纸内。论文格式要求见附页。
3.文章结构。论文应依次包含论文题目、作者姓名、作者单位及通讯地址、摘要、关键词、正文、参考文献、作者简介等。论文应完整并简明扼要，应保留涉及主要观点的图片、曲线和表格，并注明数据来源。根据文集工作需要，编辑有权对稿件进行删改。
4.论文第一作者的简历及1寸照片电子版
5.论文收录截至日期：2016年8月30日
四、重要日程：
4月15日        发出第一轮通知
8月30日前      提交论文全文
9月20日        发出第二轮通知
10月20日左右    召开大会
五、其他事项：
1. 如果有关单位需要在会议期间进行产品展示，或在会议论文集上刊登广告请及时联系，以便安排。
2. 会后将组织参观考察乌镇。
3. 联系方法：
1  联系人：黄金钊
地址：上海市浦东新区居家桥路537号4幢401室（200136）
电话： 021-58389512    ；传真：021-58389512
手机:  13641855711 ；  邮 箱： huangjinzhao@daodun.net
联系人：张峰
地址：上海市浦东新区居家桥路537号4幢401室（200136）
电话： 021-58389512    ；传真：021-58389512
手机:  15921119121  ；   邮 箱： zhangfeng@daodun.net
②     联系人：张 琳
地址：北京市海淀区中关村东路18号财智大厦A座802室（100083）
[bookmark: _GoBack]电话：010-82601769；传真：010-82601779
邮箱：zhanglin@cacet.net ；  Lindar2008@126.com
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注：请将回执于填写后传真或电子邮件方式尽快发给我处，我们将根据提交论文和报名情况发出第二轮通知。感谢您的支持和帮助







附页：论文格式要求
页边距上：3.2    下：1.6   左右 1.5   右1.5
标   题             （小2号黑体）
（空一行）
王 林                                  （小五号黑体）
（北京科技大学    100083）                       （小五号黑体）
摘要（小4号黑体，内容5号宋体）
关键词

1. 前言                                                  （小4号黑体）
（正文5号宋体）


2. 实验                                                 （小4号黑体）
2.1 XXX（小4号宋体，内容5号宋体）
2.2 XXX


3. 结果与讨论                                            （小4号黑体）


4．结论                                                  （小4号黑体）



                       参考文献                   （小4号黑体）

1（序号）作者，刊物名称，出版年（卷）期，页码
2（序号）作者，题名，论文集名，出版者，出版年，页码



* 图题（小5号宋体）      图注（6号宋体）
* 表题（小5号黑体）     表文（6号宋体）      表注（6号宋体）



